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Ilmenau ist sehr gut mit dem Zug über Erfurt und mit dem
Auto über die Autobahnen A 71, A4 und
die Bundesstraßen B4, B87 und B88 zu erreichen.
Der Curiebau befindet sich in der Weimarer Straße 25
Adresse für das Navigationsgerät:
98693 Ilmenau, Friesenstraße
Siehe auch unter
http://www.tu-ilmenau.de/uni/Campusplan.311.0.html
--> Lageplan TU-Ilmenau

www.imaps.de oder

Wegbeschreibung:
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Allgemein: 
 
Nähere Informationen über IMAPS Deutschland: 
http://www.imaps.de  
 
Teilnehmergebühren: 
 
Mitglieder von IMAPS :  € 110,-- 
Nichtmitglieder:   € 160,-- 
Studenten:    €   30,-- 
 
In der Teilnehmergebühr sind die Proceedings auf 
CD, Mittagessen und Pausenkaffee enthalten. 
 
Die Gebühren sind gemäß § 4 Nr. 22 UStG 
umsatzsteuerfrei. 
 
Einschreibung: 
 
Eine vorherige Anmeldung ist nicht vorgesehen! 
 
Die Einschreibung erfolgt ab 9.00 Uhr direkt in der 
Tagungsstätte an der TU Ilmenau. Die Bezahlung 
der Teilnehmergebühr ist nur bar möglich. 
 
Für den Nachweis der Mitgliedschaft in IMAPS 
Deutschland bringen Sie bitte den Mitgliedsausweis 
2010 mit. Nur so ist eine Einschreibung zum Preis 
für IMAPS- Mitglieder möglich! 
 
Hotelreservierung: 
 
Fremdenverkehrsamt Ilmenau-Information 
Telefon:    +49 (0) 3677 202358 oder 62132 
Fax: +49 (0) 3677 202502 
email: stadtinfo@ilmenau.de 
www.ilmenau.de 
 
Die Hotels Gabelbach, Tanne und Lindenhof räumen 
den Teilnehmern des IMAPS- Seminars Rabatt auf 
die Zimmerpreise ein. 
Bitte geben Sie bei Ihrer Hotelbuchung das Kennwort 
'IMAPS' an 
 

 

PROGRAMM      Dienstag, 2. März 2010 
 
 

09:00 Uhr Einschreibung  
09:30 Uhr Begrüßung Martin Schneider-

Ramelow, IMAPS 
   

 Podiumsvorträge  
09:40 Uhr Overview of Packaging 

Technologies and Markets: 
How 3D is changing the 
packaging business 

Jean-Christoph Eloy 
Yole Lyon (F) 

10:05 Uhr 3D Integration - Status und 
Perspektiven 

M. Jürgen Wolf 
IZM Berlin 

10:30 Uhr 3D-Systemintegration auf 
Leiterplattenbasis 

Jan Kostelnik 
Würth Elektronik  
Roth am See 

10:55 Uhr 3D-Integration mit keramischen 
Systemen 

Jens Müller 
TU-Ilmenau 

11:20 Aussteller stellen sich kurz vor  
   

11:40 Uhr Kaffeepause  
   

12:20 Uhr Podiumsdiskussion   
Leitung: 
  

Heinz Osterwinter 
Teilnehmer: 
Jürgen Wolf, IZM Berlin 
Jan Kostelnik, Würth Elektronik 
Jens Müller, TU Ilmenau  

Hochschule Esslingen 
Standort Göppingen 
 

   

13:00 Uhr Mittagspause  
   

 Fachvorträge  
   

14:00 Uhr Industrielle Anwendungen im 
Bereich RMPD und 3D chip 
size packaging 

Reiner Götzen 
microTEC Duisburg 

14:25 Uhr Wieviel 3D erlauben MID-
Technologien? 

Heinz Kück 
HSG IMAT Stuttgart 

14:50 Uhr 3D-MID Technologie in der 
industriellen Fertigung 

Albert Birkicht 
Harting Biel (CH) 

15:15 Uhr Integrierte Fluidik in 
Leiterplatten 

Christoph Lehnberger 
Andus Berlin 

15:40 Uhr Kaffeepause  
   

16:05 Uhr Neue Einsatzmöglichkeiten 
durch 3D spritzgegossene 
Funktionskeramiken 

Matthias Hartmann  
OVGU Magdeburg 

16:30 Uhr 3-D Lichtmodule für automotive 
und industrielle 
Hochleistungsanwendungen  

J. Maier AB- Mikroelek-
tronik Salzburg, T. Rei-
mann ISLE GmbH 
Ilmenau 

16:55 Uhr
 

3D Packaging von faltbaren 
Schaltungen für die Anwen-
dung in der Medizintechnik 

Josef Link  
Hightec Lenzburg (CH) 

   
   

17:20 Uhr Schlussworte Martin Schneider-
Ramelow, IMAPS 

 

 
Begleitende Ausstellung zum Seminar: 
 

Nach dem allgemeinen Erfolg auf den letzten Veranstaltungen 
möchten wir auch diesmal allen interessierten Firmen die 
Möglichkeit geben, auf kleinen Ständen parallel zur 
Vortragsveranstaltung ihre Produkte (kleine Geräte, Muster, 
Dokumentationen) zu präsentieren. 

 

Standgröße und Standausstattung: 
- ca. 6 m² 
- Tisch (ca. 120 cm x 80 cm) 
- Pinwand (ca. 120 cm x 120 cm) 
- 2 Stühle 
- 230V-Anschluß 
 

Preis: € 380,-- 
Beinhaltet zusätzlich zum Stand auch für 2 Personen die 
Teilnahme am Seminar. 
 

Informationen und Reservierung für Aussteller: 
Wenn Sie noch Fragen zur begleitenden Ausstellung haben, so 
wenden Sie sich bitte an: 

 
Martin Schneider-Ramelow  
Tel.: +49 - (0) 30-46403-172 oder -270 Sekr. 
Fax: +49 - (0) 30-46403-271 
email: martin.schneider-ramelow@izm.fraunhofer.de 

 
Anmeldungen können Sie ab sofort mit dem umseitigen Formular 
durchführen. Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der Plätze 
begrenzt ist. Anmeldungen zur Ausstellung werden in der 
Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt! 

 
Werbung auf CD: 
 

Die Proceedings des IMAPS-Seminars erscheinen auch diesmal 
auf CD-ROM. Wir bieten Ihnen an, Ihre Werbeseiten auf der CD-
ROM zu präsentieren. Wir benötigen von Ihnen dafür die 
Dateiformate Acrobat (.pdf), CorelDraw (.cdr) oder alle Windows-
Office-Formate (z.B. .doc, .ppt) per e-mail bis zum 5.2.2010. 
 
Preis: € 120,-- pro Seite (DIN A4) 
Beinhaltet zusätzlich auch einen Link auf Ihre Internetseite unter  
http://www.imaps.de für 6 Monate. 
 
Informationen und Reservierung für die Werbung 
auf CD: 

Gisela Dittmar 
Tel:  +49 (0) 7361 931 129 
Fax: +49 (0) 7361 943 004 

ar@imaps.de email: gisela.dittm
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